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Herstellererklarung

WOOD H 200 ELASTIC

Hiermit bestatigen wir, die Bostik GmbH, dass der Klebstoff

WOOD H 200 ELASTIC

die Spezifikation van LEED v4.1 zu VOC-Emissionen und/oder den VOC-Gehalt
erfullt, indem es folgende Anforderungen erfullt:

VOC-Emissionsvorgaben im LEED EQ-Kredit "Emissionsarme Produkte"

erfullt die Anforderung des DIBt (Oktober 2010) und des AgBB (Februar
2015)

AbZ Z-155.20-324

erfullt die Anforderungen des EMICODE (2019)

EMICODE EC lplus

erfullt den Formaldehyd-Grenzwert von <10|jg/m3 nach 28 Tagen

Borgholzhausen, 23. Juni 2025
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Product Certification
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